A
<@
¥

TDA 1062

Monolithisch Integrierte Schaltung
Monolithic Integrated Circuit

Anwendung:  UKW-Eingangsteile fiir Netz- und Autoradios, Mischer, Modulatoren und
phasenempfindliche Gleichrichter bis ca. 200 MHz.
Application:  FM-Tuner for AC-line and car-radios, mixer, modulator and

phasesensitive detectors up to 200 MHz.

Besondere Merkmale:

@ Gutes GroBsignalverhalten

® Hohe Oszillatorfrequenzstabilitat auch bei
groBen Eingangssignalen

® Niedriger externer Oszillatorleistungs-
pegel

@ Niedrige Stérstrahlung

® Kleines RauschmaB

@ Eingebauter Regelleistungsverstérker
fur externe PIN-Diode

® Hohe Gesamtverstarkung

@ Geeignet fiir Kapazitatsdioden-, Variometer-
oder Drehkondensatorabstimmung

® In Verbindung mit einem neuen Diodenab-
stimmkonzept ist eine Abstimmspannung von
nur 2 ... 7,5 V erforderlich. AuBerdem wird

der iterative Abgleich vermieden
(Verringerung der Abgleichkosten)

Features:

® Excellent large signal behavior

® High oscillator frequency stability,
even by large input signals

@ Low external power level of the
oscillator

@ Low radiation

@ Low noise figure

® Build-in AGC amplifier for external
PIN-diode

@ High overall amplification

@ Adaptable to capacitance diode, vario-
meter or variable capacitor tuning

@ In combination with a new diode tuning
concept only 2 ... 7.5 V tuning voltage
is necessary and no iterative align-
ment of the circuits is required
(reduction of alignment costs)

Vorliufige technische Daten - Preliminary specifications
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Fig. 1 Blockschaltbild
Block diagram

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Versorgungsspannung Pin 6 Ug 9..15 \Y
Supply voltage

Verlustleistung
Power dissipation
famb = 85°C Ptot 400 mwW

Sperrschichttemperatur Y 125 °C
Junction temperature

Umgebungstemperaturbereich tamb -25 ... +85 °C
Ambient temperature range

Lagerungstemperaturbereich tstg -55 ... +1'25 °C
Storage temperature range

Warmewiderstand Min. Typ. Max.
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung RinJA 100 °C/W
Junction ambient
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Elektrische KenngréBen Min. Typ. Max.
Electrical characteristics

Ug =10V, 15 = 25°C, Bezugspunkt ) Pin 5, 12, f; = 95 MHz, Rg = R|_ = 50 Q, Fig. 2
Reference point

Gesamtstromaufnahme Ig 30 mA
Total supply current

Abstimmbereich Af 88 108 MHz
Tuning range

Zwischenfrequenz SiF 10,7 MHz
IF-frequency

Abstimmspannungsbereich Uga 2 7.5 \Y
Tuning voltage range

Leistungsverstarkung Gp 30 dB
Power amplification

RauschmaB F 55 dB
Noise figure

ZF-Bandbreite B\ 0,5 MHz
IF-bandwidth

HF-Bandbreite Bpe 1,7 MHz
RF-bandwidth

Spiegelselektion SIR 80 dB
Image rejection

ZF-Unterdriickung KIFR 100 dB
IF-rejection

Stérstelienunterdriickung Knr

5,35 MHz neben der Abstimmfrequenz 90 dB

Spuriors response rejection
at 5.35 MHz besides centre tune

Storabstand gegeniiber
Oszillator-Rest-FM
Ultimate quieting

-40 dBm, 4f = £ 75 kHz, f = 1 kHz,

Bap=30Hz .. 15kHz afor 70 dB
Mitziehen des Oszillators
Oscillator pulling
P;=0dBm Afo 10 kHz
mit / with AGC 4fq 2 kHz
Eingangsleistung fir Regeleinsatz Piace -30 dBm
Input power for start of AGC
Storstrahlleistung am Antenneneingang Py -60 dBm
Radiation at antenna input
Verstarkungsanderung
Gain difference
f =88..108 MHz AGp 1,5 dB

109



TDA 1062

Unmin
[Z
9(1F)
son 1 T o8 Us 9
T - 107 MHz Vorkreis Ly
#4::’ RF-Circuit A=
56 kQ !
= b
L e+
Gl | hs hl »}
& nF Ly b5° Lo | 1D
] '|—|"" .l * Te : : | B Dy 5nF
4 —— n
i . i
100 nF  Oszillatorkreis 58 pF !
i} — Oscitlator Circuit |
Ry Rag = 33 kQ [i2] "] |'L|_ 470 pF
186 1 o 9 P!
100 kQ /lin r r r r

fro =5ka N Ls:) TDA 1062
|

TG T HJ e
i pa 1 k2
33 kQ 470 pF 680 0 —e
HF —
ol2 La o
L 5, Zwischenkreise L.
Intermediate Circuits
2] Lz - ®
2 3
5'6_1(‘0
56 k0 761934
alle Widerstinde £ 10%. D4, Dy, D3, D4 = BB 104 blau/blue (BB 204 blau/blue)
all resistors + 10%. Dg, Dg = 1N 4151
Dy = PIN Diode §262D
Ly, Ly, Ls, L1g = auf 4 mm Spulenkdrper von Kaschke, Gottingen, Kern 3/7,5x0,5, Mat. K3/12/100
on 4 mm bobbin Fa. Kaschke, Géttingen, core 3/7.5x0.5 Mat. K 3/12/100
Lg, Ly = Vogt Filter D 4, Kern 3/7,5x0,5 Mat. Fi 05 F7

Vogt Filter D 4, core 3/7.5x0.5 Mat. FI 058 F7

Ly =5 3/4 Wdg ¢08mm Cu Ag

Lp =2 3/4 Wdg 904 mm CuLs am kalten Ende von L4 / at the cold end of Ly
Lz =5 3/4 Wdg ¢08mm CuAg

Ly =4 314 Wdg @0,4mm CuLs am kalten Ende von Ly / at the coldend of Lg
Ls =6 3/4 Wdg ¢0,8mm CuAg

Lg =3 3/4 Wdg 90,4mm CuLs in Lg gewickelt / wound in Lg

Lz =19 Wdg ¢ 0,15mm Culs Luftspule ¢ 3,5 mm / air-core coile

Lg = 2x15 Wdg ¢0,15mm CulLs Bifilarwicklung / double wound

Lg =2 Wdg ¢0,2mm Culs auf Lg gewickelt / woundon Lg
Lig=86 Wdg ¢0,8mm  CuAg
Liq1=1 Wdg ¢ 0,4 mm Culs am kalten Ende von Ly / at the cold end of L1¢

CuLs = single-nylon enamalled wire

Abgleich: / Alignment: 88 MHz (Usamin? Spulen/inductors, 108 MHz (Usamayx) R11 - Rq4

Es ist nur ein einmaliger Abgleich von Spulen und Potentiometern erforderlich. Die gestrichelt
gezeichneten Bauelemente werden fiir die automatische Verstarkungsregelung bendtigt.

No iteration of the alignment is necessary. The dotted line shows the external circuit for the
AGC.

Fig. 2 MeBschaltung und Anwendungsbeispiel
Test circuit and application note

Bei Verwendung von Steckfassungen darf die integrierte Schaltung nur bei abgeschalieten Versor-
gungsspannungen eingesteckt werden.

Supply voltage must be disconnected before inserting the integrated circuit in the socket.
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Fig. 3 Stabilisierung der Abstimmspannung Fig. 4 ZF-Filter
Tuning voltage stabilisation circuit IF-Filter
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Fig. 5 Gedruckte Leiterplatte (Lotseite)
Layout of circuit board (soldered side)
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Fig. 6 Bestiickungsplan
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Printed circuit board with components

Fig. 7 Laboraufbau
Laboratory construction
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